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AVALIACAO DA DUREZA DE COMPOSITO A BASE DE SILORANO ATIVADO COM
DIFERENTES MODULACOES

Maysa Penteado de Camargo Bataglia (Bolsista PIBIC/CNPq), Ricardo Danil Guiraldo, Rafael
L. X. Consani, Sandrine B. Berger, Murilo Baena Lopes, Sandra K. Moura, Mario A.C. Sinhoreti
e Prof. Dr. Simonides Consani (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

Este estudo avaliou a influéncia de compdsitos com matrizes organicas resinosas diferentes
(metacrilato — Filtek Z350 XT e silorano — Filtek P90) na transmisséao de luz (irradiancia) através
dos compositos e propor¢do da dureza base/topo (PDBT). A fonte de luz emltlda por diodo
(LED) New Blue Phase foi usada com diferentes |rrad|an0|as (alta, 1400 mW/cm por 20 s;
baixa, 700 mW/cm? por 40 s; e soft-start, 140 mW/cm? por 5 s e 700 mW/cm? por 39 s). Vinte
amostras foram preparadas para cada compdsito. A irradidncia que passou através do
compasito (IPAC) foi calculada (n=10). O ensaio de dureza Knoop foi realizado 24 horas apés
da foto-ativagdo das amostras, num durdmetro com carga de 50g durante 15 segundos.
Posteriormente, A PDBT da mesma amostra foi calculada (n=10). Os dados foram submetidos
a analise de variancia e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%) nos dlferentes testes
(IPAC, PDBT). A IPAC do composno Filtek 2350 XT (alta irradiancia, AI 576 mW/cm?; baixa
irradiancia, Bl — 238 mW/cm?; soft-start irradiancia, SSI — 232 mW/cm? ) nao mostrou dlferenga
estatistica quando comparada ao composito Filtek P90 (Al — 572 mW/cm?, Bl — 233 mW/cm?,

SSI — 230 mW/cm?). A PDBT do compésito Filtek Z350 XT (Al — 88.98%, Bl — 90.94%, SSI —

89.92%) foi estatisticamente maior ao compésito Filtek P90 (Al — 77.29%, Bl — 77.51%, SSI —
77.79%). Os diferentes compositos ndo influenciaram na irradidncia que passou através do

compadsito, entretanto, influenciaram na propor¢éo da dureza base/topo.
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